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■ 本書特色  

1 . 以問答方式結合理論與實務，一一解答。 

2 . 逐次深入應用到各種 EMI 防制方法。 

3 . 本書先介紹基礎理論應用分析，再就電磁 干擾各項問題為防患未

然，以防制工作為 主，而量測為輔。 

4 . 內容將電磁干擾防制工作列為重點，而量 測在找出電磁干擾問題在

與驗證裝備所定 電磁干擾規格是否合格。  

■ 內容簡介 

作者有累積多年在電磁干擾量測與電磁調合方面的工作經驗，全書以

Q/A 方式書寫計一千題，共分為八大章從 

1 . 基礎理論應用分析 

2 . 結合、濾波、接地、隔離防制工作 

3 . 電路版電磁干擾防制 

4 . 元件、模組、電路電磁干擾防制 

5 . 裝備系統電磁干擾分析與防制 

6 . 輻射傷害 

7 . 量測儀具、設施、方法 

8 . 量測誤差。此版新增一附錄：電子系統發射接收與防制分析評估。內
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容深入淺出結合理論與實務逐一問答方式，使讀者對想知道的問題立即

獲得答案，以達到事半功倍的作用。  
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